Bad Nenndorf, 27.07.2011

LASER MARKT 2011/2012

Sehr geehrte Damen und Herren,
das umfangreiche Adress- und Tabellenwerk LASER MARKT wird neu aufgelegt. Nutzen Sie die
Gelegenheit einer langfristigen Adress- und Produkteintragung in diesem informativen und Gbersichtlichen
Einkaufsfuhrer.
Er erscheint im November 2011 in Deutsch/Englisch.
Ihr Eintrag beinhaltet:

1. Anschrift (Telefon + Fax), E-Mail, Webseite, Ansprechpartner (bitte Unterschrift nicht vergessen)

2. Eintragung im Tabellenteil

3. Firmenvorstellung oder Produktprogramm in Deutsch/Englisch bis zu 800 Zeichen

NEU!!! Ihr Logo im Printmedium in schwarz/weifd

4. lhr Unternehmen wird mit Adresse, Produktprogramm und Logo (mit Verlinkung auf lhre
Homepage) auch im Internet unter www.laser-magazin.de fiir 2 Jahre vertreten sein.

Das Komplettpaket betragt 196,- €.

Um das punktliche Erscheinen des Nachschlagewerkes zu garantieren, brauchen wir Ihre Unterlagen bis
zum 1. Oktober 2011 per E-Mail am@magazin-verlag.de, Fax [05723 76212] oder Post ausgefillt zurtick.

Ihr Logo bendtigen wir in Druckqualitéat als JPG- oder TIFF-Datei mit einer Auflésung von 300 dpi.

Bei Zusage senden wir Ihnen die Unterlagen postalisch zu. Diese kdnnen Sie auch unter www.laser-
magazin.de/lasermarkt.html downloaden.

Fir Ihre Teilnahme in LASER MARKT gewahren wir lhnen fiir eine Anzeigenschaltung in LASER
MAGAZIN, Ausgabe 4 (Erscheinungstermin November 2011), einen Sonderrabatt von 20 %.
Mit freundlichen GriiRen

Magazin Verlag Hightech Publications KG
LASER MAGAZIN / LASER MARKT

(Karl-Heinz Schneider)
Verlagsleitung


http://www.laser-magazin.de/lasermarkt.html
http://www.laser-magazin.de/lasermarkt.html

Ihr Eintrag/Your entry
in LASER MARKT 2011

. Firma/Company:

. StralRe/Street:

. PLZ, Ort/Postcode, City:

. Telefon/Phone:

Fax:

. E-mail:

Web:

o N o gl A w| N P

. Ansprechpartner/Contact person:

Produktionsprogramm/Range of products: 800 Zeichen / 800 Signs

Letzter Termin fur die Rucksendung/Dead-line: 1. Oktober/ 1. October 2011

Datum, Ort Auftraggeber
Date, Location Signature




Laseranbieter / Laser Suppliers

Tl

Firma Festkorper- | Faser- | Dioden- Gaslaser Halbleiter- |Farbstoff-| Gepulste | CW- | Eigenes Leistungsklasse Anwendungsgebiet
laser laser | laser laser laser Laser Laser | Produkt
Kom-
Strahl- | Sys- An- Induim- Mess-
ponen- ; - s isi _
quelle | tem (72 "1 lagen | N | Sonsti- CO,- | Excimer- Son- |Gallium-\"pp na- | pi- | fem- . ) 100- | 500W- Materi und | Medizin/} Ober- 1o i
sti- | Arsenid- X ja [nein| <100W >1kW| albear- Medizin- | flachen-
YAG ge Laser| laser phit- no|co| to 500 W | kW - Sensor- ] . ge
ge Laser beitung N technik | technik
Laser technik
Company Solid state | Fiber | Diode Gas lasers Semicon- Dye Pulsed lasers cw Own Efficiency Fields of application
Beam | Sys- com- |\ hi- lasers lasers | lasers ductor lasers | lasers lasers| product
po- . . Surface
source | tem nes . - -| pi- - - - - -
nents N Others COy | Excimer Others Gahs InP na-| pi- | fem yes | no | <100W 100- | 500w >1kw Mgte Measu Medicine | techno- | Others
YAG lasers| lasers lasers | lasers no|co| to 500 W | 1kw rial rement Jogy
bitte ankreuzen / please cross




T2

Komponenten fiir Laser / Laser Components
Firma Laserfasern Strahlfiih- | Strahliiber- Positioniersysteme
. . . Laser- | Laser- Bearbeitungs-| Kiihl- | Schutzein- .
Elektronik | BlitzZlampen | Laserdioden . rungs- | wachungs- . . Roboter- | Sonstige
kristalle | gase képfe systeme | richtungen
systeme systeme linear radial | Systeme

Pumpfasern | Leitfasern

Positioning systems

Company Laser fibres Beam Beam hini Cooli Saf
Electronics | Flashlamps | Laser diodes Laser | Laser handling | monitoring Machining oofing 'aety Robotics | Others
crystals | gases heads systems | equipment
systems systems linear radial

pump fibres |laser cables

bitte ankreuzen / please cross




T3

. .

Laser Optiken / Laser Optics
Firma Lasertypen

fﬁsht:::;s_ Bearbeitungs- Beobach- Umlenk- | Teilungs- | Lichtleit- | Mikro- | Laser- Laser-

systeme optiken tungsoptiken | optiken optiken faser optiken spiegel linsen CO, | Faser | Festkorper | Excimer Dioden Sonstige
Company Beam Laser types

handling Processing Observation | Diverting | Splitting | Qptical | Micro Laser Laser

systems optics optics optics optics fibers optics | mirrors lenses €O, | fiber | solide state | excimer diode others

bitte ankreuzen / please cross




Lohnfertigung Materialbearbeitung / Job Shop for Materialprocessing T4

Firma Materialbearbeitung Lasertypen Material Leistungsklasse
. . . | Oberfla- Mikro- Ge-
Schnei- | Schwei- | Beschrif-| 4 0 | gopren | Laser |3D-Bear| oo CO, | Faser Fest- | pioden | Excimer| 307 | €W~ pulste | Metall Kunst- | Glas/ | Son- | _gay, | 100-500 |y,
den Ren ten handeln sintern | beitung tung korper stige | Laser Laser stoff | Keramik | stige W
Company Material processing Laser types Material Efficiency
Surface Laser Micro .
Cutting | Welding | Marking treat- | Drilling | sinter- 3D-p.ro- machi- [CO,| fiber solide diode | excimer | others CW | Pulsed Metal | Plastics Glass/ Others | <100W 100- >1kw
ment ing cessing ning state lasers| lasers Ceramics 500W

bitte ankreuzen / please cross




Lasermaterialbearbeitung / Laser Material Processing

Firma Angebot Materialbearbeitung Lasertypen Material Leistungsklasse
Indus- Ober- Mikro-
trielle Schnei-| Schwei- | Beschrif- | flachen- Laser |3D-Bear{ bear- Fest- . Exci- | Son- | CW- | Gepulste Kunst-| Glas/ Son- 100-500
Anwen- F+E den Ren ten bearbei- Bohren sintern | beitung| bei- CO, | Faser korper Dioden mer | stige |Laser| Laser Metall stoff | Keramik | stige <1oow W >1kw
dung tung tung

Company Offer Material processing Laser types Material Efficiency
Indus- .
. Surface Laser Micro . .
triell R&D | Cutting | Welding | Marking | treat- | Drilling | sinter- 3D-pro-| - chi- CO, | fiber solide | i je | €I | Gihers | CW | Pulsed |0y | Plas- | Glass/ 4 oo croow| 190 | sikw
apllica- . cessing ; state mer lasers| lasers tics | Ceramics 500W
: ment ing ning
tions

bitte ankreuzen / please cross




Té6

o0 L] L
Laser fiir andere Anwendungen / Lasers for other Applications
Firma ) . .
Beschriftungs- | Reinigungs- Rapid- Scanner- Analyse- Lasersensoren Lasersysteme | Unterhaltungs-
systeme systeme Prototyping systeme systeme fiir die Medizin technik Baulaser Sonstiges
Company Marking Cleaning Rapid Scanning Analysis L Laser systems Entertain- Laser systems Others
; aser sensors o .
systems systems prototyping systems systems for medicine ment for construction

bitte ankreuzen / please cross




Werkstoffe fiir Laser- und Photonikanwendungen/

Materials for laser and photonic applications

T7

Firma Werkstoffe fiir die Werkstoffe fiir die Werkstoffe fiir Lieferform
Laserbearbeitung Lasertechnik Photonikanwendungen
Kunst- Kera- | Kunst- Kera- | Kunst- .| Pulver/ .
stoffe Metalle mik | stoffe Metalle mik stoffe Metalle [Kera-mik Granulate Halbzeug Bauteile
Company Materials for Laser Materials for Materials for photonic Delivery form
machining lasertechnology applications y
Plastics| Metals | €@ | plastics | Metals | €™ | plastics | Metals | €€ | Powder Semifinished | Compo-
mics mics mics products nents

bitte ankreuzen / please cross
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